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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

STRUCTURES MECANIQUES POUR EQUIPEMENT ELECTRONIQUE -
ESSAIS POUR LA CEI 60917 ET LA CEI 60297 —

Partie 3: Essais de performance du blindage électromagnétique
pour les baies, les batis et les bacs a cartes

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisaticn co. posée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEi = pc 'r o)jet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les Jdomaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des Normes inte nationales,
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au , ublic (PAS) et des
Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée a J(~s somités d'études,
aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut particner. L>s organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CE. pan -ipe’.t également aux
travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de M:ma.=~don (ISO), selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques ‘cprésentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant doi né jue les Comités nationaux de la CEI
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

Les Publications de la CEl se présentent sous la forme de recom mandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les effarts -aisonnables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publical.ans,; ‘a CEIl ne peut pas étre tenue responsable de
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite nar un quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager I'uniformité internationale, les C omiti s nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparente les T ublications de la CEIl dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEIl et toutes publications
nationales ou régionales correspondantes doivent e‘re irdiquées en termes clairs dans ces derniéres.

La CEIl n’a prévu aucune procédure de .ma.quc e valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour les équipements déclar“~ cuarmes a une de ses Publications.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'. < soi t en possession de la derniere édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit étr» in.nutée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses exrerts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEIl, pour tout-nreju e causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature qu: ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépense dc-oir.ant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de .2 CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attiré< sui les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est oblige"nire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention es* _‘tirée sui le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de cits e propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsak'e de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norine internationale CEI 61587-3, a été établie par le sous-comité 48D: Structures
mdica.iaves pour équipement électronique, du comité d'études 48 de la CEl: Composants
slec.-omeé saniques et structures mécaniques pour équipement électronique.

C~tte norme annule et remplace la spécification technique parue en 1999. Elle constitue la
oremiere édition. Elle constitue également une révision technique qui a conduit au statut de
Norme internationale.

Cette norme inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a la
spécification technique: la gamme de fréquences est étendue a 2 000 MHz. En Annexe A est
citée en exemple une antenne dipéle.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MECHANICAL STRUCTURES FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS FOR IEC 60917 AND IEC 60297 -

Part 3: Electromagnetic shielding performance tests
for cabinets, racks and subracks

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization cc npricing
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is ‘o p >mote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and elec. nnic “~ids. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical S, =cifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter re‘erred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC Nationa' Co nmittee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, <qove.: nental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparaticn. I~ col aborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with ~onrlitions determined by
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nea. "~ ~s possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical c¢ mmittee has representation from all
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for internaticiial usc. and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are n.ade ‘o er sure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the ..ay in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC Natiol al Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their . atirnal and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC provides no marking procedure to indica‘e itz approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with a. . IEC Fublication.

6) All users should ensure that they have th': |17 ect edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its di.=ctuis, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees ana 'EC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whe<'~o.ver, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the pulicauon, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

8) Attention is drawn to the .'ormative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the _u.ect application of this publication.

9) Attention is drawn to *he possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall \ ot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Jtandard IEC 61587-3 has been prepared by subcommittee 48D: Mechanical
structures tur electronic equipment, of IEC technical committee 48: Electromechanical
compor. 2nts and mechanical structures for electronic equipment.

Tais ~tanc ard cancels and replaces the technical specification issued in 1999. It constitutes
the first edition. It also constitutes a technical revision and now has the status of an
I\ ternational Standard.

This standard includes the following significant technical changes with respect to the technical
specification: the frequency range for the shielding performance is now extended up to
2 000 MHz. In Annex A the example of a spherical dipole antenna is shown.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
48D/340/FDIS 48D/346/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

La CEIl 61587 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Structures
mécaniques pour équipement électronique — Essais pour la CEI 60917 et la CEl 60297:

Partie 1: Essais climatiques, mécaniques et aspects de la sécurité des baies, batis, bans ¢
cartes et chassis

Partie 2: Essais sismiques pour baies et batis

Partie 3: Essais de performance du blindage électromagnétique pour les baies, les béatis et
les bacs a cartes

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas madific avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://webstore.in~.co»/dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sere

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.


https://www.stdhive.com/standards/iec-61587-3-ed-10-b2006-pdf/

61587-3 O IEC:2006 -7-

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
48D/340/FDIS 48D/346/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

IEC 61587 consists of the following parts, under the general titte Mechanical structures for
electronic equipment — Tests for IEC 60917 and IEC 60297:

Part 1: Climatic, mechanical tests and safety aspects for cabinets, racks, subracns axd
chassis

Part 2: Seismic tests for cabinets and racks
Part 3: Electromagnetic shielding performance tests for cabinets, racks and subrc-ks

The committee has decided that the contents of this publication will remai...uachanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http:/; vebs ore.iec.ch" in
the data related to the specific publication. At this date, the publication w'!l be

* reconfirmed;

* withdrawn;

» replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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STRUCTURES MECANIQUES POUR EQUIPEMENT ELECTRONIQUE -
ESSAIS POUR LA CEI 60917 ET LA CEIl 60297 -

Partie 3: Essais de performance du blindage électromagnétique
pour les baies, les batis et les bacs a cartes

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEl 61587 spécifie les essais pour les baies et les bacs a cartes ‘ide»
concernant leurs performances de blindage électromagnétique dans la gamme de fréquences
de 30 MHz a 2 000 MHz. Les valeurs d'affaiblissement stipulées sont choisies pou~la 1éfinition
du niveau de performance de blindage des baies et des bacs a cartes pour les séries
CEI 60297 et CEI 60917. Les niveaux de performances de blindage sont chcisis en fonction
des exigences des champs types d'application industrielle. lls étayeront«'as mesures pour
obtenir la compatibilité électromagnétique mais ils ne peuvent pas remplac=r les essais finaux
de conformité de I'enveloppe équipée.

Cette norme est destinée a assurer l'intégrité physique et les performnces environnementales
des baies et des bacs a cartes en tenant compte du -becoin de différents niveaux de
performances dans différentes applications. Elle est destinée & Z2=ner a l'utilisateur un niveau
de confiance dans le choix des produits pour satisfaire 4 ses besoins spécifiques. Tout ou
partie de la présente norme s'applique aux enveloppes \vide! uniquement, par exemple aux
baies et aux bacs a cartes conformes a la CElI 60257 ev a la CEI 60917 et ne s'applique pas
aux enveloppes lorsqu'un équipement électronique ; asu installé.

La présente norme a été établie en relation étroite avec la CEIl 61000-5-7, mais spécifiquement
pour les bacs a cartes et les baies et la dé.ermination des niveaux de performances dans la
gamme de fréquences choisie.

2 Reéférences normatives

Les documents de référence ctivants sont indispensables pour ['application du présent
document. Pour les référer ces datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, la derniere éditon v document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60297 (toutes les narties), Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm
(19 in)

CEI 60917 (wutes les parties), Ordre modulaire pour le développement des structures
mécaniqes pour les infrastructures électroniques

C=l 6°003-4-3:2002, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-3: Techniques d'essai
ot «o mesure — Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences
radioélectriques

CEI 61000-5-7:2001, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 5-7: Guide d'installation
et d'atténuation — Degrés de protection procurés par les enveloppes contre les perturbations

CISPR 16-1 (toutes les parties), Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de 'immunité aux perturbations radioélectriques
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MECHANICAL STRUCTURES FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS FOR IEC 60917 AND IEC 60297 —

Part 3: Electromagnetic shielding performance tests
for cabinets, racks and subracks

1 Scope and object

This part of IEC 61587 specifies the tests for empty cabinets and subracks concurniin
electromagnetic shielding performance, in the frequency range of 30 MHz to 2 002 Midiz.
Stipulated attenuation values are chosen for the definition of the shielding perfcrmeance ‘evel
of cabinets and subracks for the IEC 60297 and IEC 60917 series. The shielding L 2rfo.inance
levels are chosen with respect to the requirements of the typical fields of Industrial
application. They will support the measures to achieve electromagnetic ccmpatibility but
cannot replace the final testing of compliance of the equipped enclosure.

The purpose of this standard is to ensure physical integrity and ei vi.or meiital performance of
cabinets and subracks, taking into account the need for different 'evi.ls of performance in
different applications. It is intended to give the user a level of confidence in the selection of
products to meet his specific needs. This standard in whole or nart applies only to the empty
enclosures, for example cabinets and subracks according o 1-C 60297 and IEC 60917 and
does not apply to the enclosures when electronic equipme rt is installed.

This standard was developed in close relationskip to IEC 61000-5-7 but with the specific
focus on subracks and cabinets and the determii aticn of performance levels at the chosen
frequency range.

2 Normative references

The following referenced docume. ts o»< indispensable for the application of this document.
For dated references, only the ecitio. cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (inci:idling any amendments) applies.

IEC 60297 (all parts), D nenc.ons of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series

IEC 60917 (all par.?), Modular order for the development of mechanical structures for
electronic equinment p.actices

IEC 61000--1-3:2002, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measure-
ment techniqu2s — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 5100\-5-7:2001, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 5-7: Installation and
ntigaiion guidelines — Degrees of protection provided by enclosures against electromagnetic
Jisturbances (EM code)

CISPR 16-1 (all parts), Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods
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